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Abstract (en)
The device for shoring up deep ditches involves paired vertical supports (1,2) equally spaced along the ditch and opposite to one another. The
supports are fitted on spaced bracing frames (5) which are vertically displaceably connected to them. Large surfaced shoring plates (4,5) have
vertical edges which are insertable in lateral guide channels (3) of the supports. A head device supports via intermediate members against the front
support pair. It comprises a support beam (10a) above the bracing frame and introduced into guide channels in it. This support beam has a locating
surface, which is aligned with the head-side side surfaces of the supports. Vertical adjacent planks (21) are driven into the ground and lean against
the locating surface of the support beam.

Abstract (de)
Vorrichtung zum Verbau tiefer Gräben, bestehend aus paarweise längs des Grabens einander gegenüberstehend anzuordnenden vertikalen
Stützen (1), die Stützen (1) eines Stützenpaares auf Abstand haltenden Spreizrahmen (5), die vertikal verschiebbar an den Stützen geführt
sind, Verbauplatten (2,3) deren Ränder in Führungskanälen der Stützen vertikal verschiebbar sind und einer Kopfverbauvorrichtung, die sich
über Zwischenglieder gegen das vordere Stützenpaar abstützt. Damit der Kopfverbau große Kräfte aufnehmen kann, ohne die Spreizen oder
Spreizrahmen zu belasten, setzt er sich zusammen: aus einem oberhalb des Spreizrahmens (5) in die Führungskanäle des Spreizrahmens (5)
eingeführten Stützbalken (10a), der eine Anlagefläche aufweist, die im wesentlichen mit den kopfseitigen Seitenflächen der Stützen (1) fluchtet
und aus vertikalen, nebeneinander in den Boden eingetriebenen Bohlen (21), die sich gegen die Anlagefläche des Stützbalkens (10a) anlehnen.
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